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A beépitett sinbusz a modulos elektronika
hazrendszerhez

Amikor modulos alkalmazasokon belil taplal, csatlakoztat
vagy eloszt, a sinbusz helyettesitheti az idérablé egyéni
huzalozas folyamatat a rugalmas és az egész rendszerben
folyamatos megoldassal.

A rendszerbusz biztonsagosan be van épitve a 35 mm-
es szabvanyos szerel6sinbe. Az SMD busz kapocstombjét
reflow forrasztani lehet, igy teljesen automatizalt médon
feldolgozhato az alkatrész beiiltetés soran. Az ellenallo,
aranyozott érintkezé felliletek biztositjak a tartds és

megbizhatd csatlakozast az 6sszes szekrény szélességben.

* Korlatlan méretezhetéség A beépitett csatlakozasi
megoldas lefedi az 6sszes rendszer szélességet: A 6
mme-es szelettél a 67 mm nagyteriilet( hazig.

A felszerelés kozben konnyen szervizelheté

Egy modult konnyen ki lehet cserélni, még a meglévé
modulcsoportokban - is, a szomszédos modulokra
gyakorolt minden hatas nélkiil.

Univerzalis beépités A megszakitatlan rendszerbusz
biztonsagosan be van épitve a 35 mm-es szabvanyos
szerel6sinbe.

A legnagyobb rendelkezésre allas Ot, teljesen
galvanizalt és részben aranyozott kettds ivl érintkez6t
hasznalunk a sinbusz tartés csatlakoztatdsara. A THR
forraszthat6é peremes aljzatok biztositjadk, hogy a
csatlakozas az aramkori laphoz stabil legyen.

Altalanos rendelési adatok

Verzié NYAK dugaszol6 csatlakozo, Busz-csatlakozéblokk
CH20M6-hoz, THT/THR-forrasztott csatlakozassal,
Pélusszam: 5, 180°, Aranyozott, fekete

Rendelési szam 1155850000

Tipus SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL
GTIN (EAN) 4032248942374
Qty. 300 Stick
Termékadatok IEC: 160 V
UL:300V /5 A
Csomagolas Tape
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Magassag 5,9 mm Magassag (coll) 0,232 inch
Szélesség 16,3 mm Szélesség (coll) 0,642 inch
Hossz 24 mm Hossz, inch 0,945 inch
Nettd tdmeg 1649
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag LCP Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla
Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam Szigetelés eréssége
(cT) 175 < CTI <400 210%0
Moisture Level (MSL) 1 Erintkezd feluilet Aranyozott
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C Hoémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve Névleges dram, maximalis p6lusszam

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=40°C) 3,6 A

Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség

Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 160V osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 100V
Névleges fesziiltség a l1l/3 tulfesziiltség Rovid idejd hatararam ellenallas
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 63V 3x 1swith 146 A
Névleges Iokéfesziiltség a ll/3 Hézag, min.
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez 1,5 kV 2,3 mm
Kaszoéat, min. 3,2 mm
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) Tanusitvany szama (cURus)
E60693

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi Névleges fesziiltség (C felhasznalasi
csoport / UL 1059) 300V csoport / UL 1059) 50V
Névleges fesziiltség (D felhasznalasi Névleges aram (B felhasznalasi csoport/
csoport / UL 1059) 50V UL 1059) b A
Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ Névleges aram (D felhasznalasi csoport/
UL 1059) 5A UL 1059) 5A
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - 14sd a

tandsitvanyt.
Anyagadatok
Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam Szigetel6anyag
(CTI) 175 = CTI <400 LCP
Szigetel6anyag csoport llla
Altalanos adatok
Szin fekete Szinskala (hasonlo) RAL 9011
Védelmi osztaly IP20
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC001031 ETIM 7.0 ECO01031
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 ECO01031
ECLASS 9.0 27-18-27-90 ECLASS 9,1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-92 ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92 ECLASS 13.0 27-18-27-92

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szdllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany ,megengedheté”
kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket kérésre kiértékeljlik.

Tanuasitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693

Letoltések

Engineering Data

CAD data — STEP

Kataldgusok

Catalogues in PDF-format

Kiadvanyok

FL ANALO.SIGN.CONV. EN
MB DEVICE MANUE. EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

PO OMNIMATE EN
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more
than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of
components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for
the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The time above melting point of 217°C the
paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10
and 40 seconds. In the cooling phase at 2 -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.



